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Smilouva o dilo
uzaviena ve smyslu ustanoveni § 536 a nasledujicich obchodniho zakoniku mezi

objedhatelem:
CESNET, zajmové sdruzeni pravnickych osob

zapsané v registru sdruzeni vedeném u Magistratu hlavniho mésta Prahy, odbor
oblanskospravnich agend, Maridnské nam. 2, 110 00 Praha 1, pod ¢&. reg.: ZS
22/2/96

sidlo: Zikova 4, 160 00 Praha 6

IC: 63839172

DIC: CZ63839172

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., poboc¢ka Praha 6
¢. Gtu: 19-8482200297/0100

jednaijici: Ing. Jan Gruntorad, CSc., reditel
zhotovitelem:

IKT Advanced Technologies, s.r.o0.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C,
vlozka 129795

sidlo: Piseckého 19, 150 00 Praha 5 - Kosire
1CO: 281 63 206
BIC: Cz 281 63 206
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Praha 5, Stefénikova ul.
¢. uctu: 43-69880237/0100
zastoupena: Ing. Jifi Smitka, jednatel
Clanek 1.

PFredmét pIlnéni smlouvy

1.1. Pfedmétem pInéni této smlouvy je doddvka elektronickych karet COMBO-
LXT a COMBOI-10G2 pro aplikace zpracovani dat, v souladu s nabidkou
zhotovitele podanou na plnéni vefejné zakdzky s nazvem ,Vyroba a
dodavky programovatelnych karet COMBO-LXT a COMBOI-10G2 pro sitové
aplikace® a zadavacimi podminkami k této vefejné zakazce (dale jen
.verejna zakazka").

1.2. Objednatel se zavazuje za Fadné poskytnuté plnéni uhradit zhotoviteli
dohodnutou cenu.

1.3. Technicky popis doddvanych karet na zdkladé této smlouvy o dilo je uveden
v pfiloze €. 1, kterd tvofi nedilnou souéast této smlouvy.
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Clanek 2.
Dodani, instalace a pfedani dila

2.1. K predani plnéni pfedmétu vefejné zakazky dojde na zédkladé akceptaéni
procedury - po ukonéeni zku&ebniho provozu, v jehoz prib&hu bude
ovefovéano spinéni technickych parametrl, které zhotovitel uvedl ve své
nabidce, a Ffadnd funkénost a bezvadnost dodanych zafizeni. Zkudebni
provoz bude zahajen ihned po dodédvce zafizeni a jeho délka bude
maximalné 20 dnU od jeho zahdjeni. V pfipadé prokazatelnych nedostatkd
vzniklych v dobé zku$ebniho provozu je zhotovitel povinen je neprodlené
odstranit, a to nejpozd&ji do 30 dni od okamziku, kdy tyto nedostatky
vyjdou najevo. V pfipadé nedostatkl, které budou prokazatelné v zasadnim
rozporu s pozadavky objednatele uvedenymi v zad&vaci dokumentaci, resp.
S Udaji uvedenymi zhotovitelem v jeho nabidce, a které prokazatelnd
nemohou byt v pfiméfené dobé& odstranény, plati, e zhotovitel uved|] mylné
informace ve své nabidce a bude postupovéno podle obchodnich podminek
objednatele, popf. podle pFislusnych pravnich predpisd Ceské republiky.
Zkusebni provoz bude v pFipadé tspéchu zakonden podpisem predavaciho
protokolu obéma stranami, ktery bude podkladem pro fakturaci. Tento
protokol podepsany objednatelem bude tvotit pfilohu dafiového dokladu -
faktury.

2.2. Zhotovitel se zavazuje dodat pouze originalni a nové HW (ptipadné Sw)
produkty, pfiCemz jejich plvod je povinen na pozadani objednatele
prokazat. Zhotovitel je dale povinen kdykoliv na vyZadani objednatele
doloZit, Ze dodany HW (SW) byl vyroben v souladu s pfislusnymi
technickymi normami a pravnimi predpisy platnymi v CR. Zhotovitel je
objednateli rovnéZ povinen bezodkladné doloit pfislusné certifikaty a
osvédcéeni k doddvanému HW (SW), pokud o to bude objednatelem
pozadan.

Clanek 3.
Doba a misto pInéni

3.1. Zhotovitel je povinen poskytnout pin&ni pFedmétu této smlouvy nejpozdéji
do 60 dnU ode dne nabyti G¢innosti této smlouvy.

3.2. Mistem pinéni vefejné zakdzky je pracovisté Oddéleni néstrojli pro
monitoring a konfiguraci CESNET z.s.p.o., Sumavska 15, Brno.

Clanek 4.
Cena za predmét pInéni

4.1. Celkova cena za fadné dodéni dila podle této smlouvy je stanovena na
zakladé vysledku zaddvaciho ¥zeni na zadani vefejné zakazky a &ini 1 120
504,00 K¢ (slovy jeden milion sto dvacet tisic pét set Ctyri Korun &eskych)
bez DPH.

4.2. Stanovend cena je nejvyse piipustna za pInéni celé vefejné zakazky, véetnd
vSech poplatkd a veskerych daléich nakladd s plnénim vefejné zakazky
souvisejicich, a to pfi zohlednéni viech poZadavk objednatele dle zadavaci
dokumentace vefejné zakdazky.

4.3. Celkova cena je cenou nejvy$e pFipustnou. Cenu je moZno prekrodit pouze
Vv souvislosti se zménou dariovych predpist tykajicich se DPH.
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Clanek 5.
Zplsob platby a platebni podminky

5.1. Cena za poskytnuté plnéni (dodéavku dila) bude objednatelem uhrazena na
zakladé daflového dokladu - faktury (dale jen ,faktura“), kterou je
zhotovitel opravnén vystavit po fadné poskytnutém pinéni (viz odst. 2.1).
Pfilohou faktury bude pfeddvaci protokol (viz odst. 2.1), jinak nezaklada
povinnost objednatele platit.

5.2. Splatnost faktury bude 30 dnl ode dne jejiho doruéeni objednateli. Faktura
musi obsahovat vSechny naleZitosti Fadného Udetniho a dafového dokladu
ve smyslu pfislusnych zdkonnych ustanoveni. Faktura musi ddle obsahovat
identifikacni Udaje projektu objednatele (nazev: Velkd infrastruktura
CESNET, identifikacni koéd: LM2010005). V p‘r‘ipadé, Ze faktura nebude mit
odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnen zaslat ji ve Ih{té splatnosti
zpét zhotoviteli k doplnéni ¢&i oprave aniz se tak dostane do prodleni se
splatnosti; |hdta splatnostl po¢ind bézet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

5.3. Objednatel neposkytuje zalohy.

Clanek 6.
Nahrada skody, sankéni ujednani a dal$i smluvni podminky pInéni

6.1. Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny plnéni
bez DPH za kaid{/ i jen zapocaty den prodleni s pfedanim v terminu plnéni
dle odst. 3.1, ¢&imZ neni dotéeno pravo obJednateIe na nahradu skody, ktera
mize spocwat mj. i v tom, Ze nebude opravnen Cerpat dotaci uréenou na
tuto vefejnou zakazku (realizaci projektu) a Ze bude muset provést nové
zadavaci Fizeni.

6.2. Bude-li objednatel v prodleni se zaplacenim faktury vystavené na zakladé
této smlouvy zhotovitelem k datu jejich splatnosti, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,1 % z nezaplacené &astky za
kazdy den prodleni platby.

6.3. Objednatel mé& pravo odstoupit od této smlouvy v pFipadé prodlem’
zhotovitele s pfedanim v terminu plnéni dle odst. 3.1 po dobu del&i 15 dnd.
V takovém pnpade je zhotovitel povinen uhradit kromé smluvni pokuty i
veskerou 8kodu zplsobenou v dlisledku jeho prodleni.

6.4. Zhotovitel garantuje, Ze objednatel bude v pfipadé jakéhokoliv
poskytnutého programového vybaveni opravnén k vykonu prava veskeré
programové vybaveni uZzit v rozsahu potfebném pro Fadné uzivani pfedmétu
pInéni objednatelem. Toto opravnéni (licence) musi byt poskytnuto na dobu
neurcitou a objednatel neni povinen ji vyuZivat. Cena licence je zahrnuta
v celkové cené plnéni. Zhotovitel odpovida za to, Ze je oprdvnén poskytnout
licenci v poZadovaném rozsahu dle tohoto odstavce a objednatel ji bude
moci vyuzivat po neurcitou dobu. V opaéném piipadé méa objednatel kromé
naroku na nahradu Skody pravo na smluvni pokutu ve vysi 100 000,- K& za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti. Objednatel bude té? v takovém
pfipadé oprdvnén vyzvat zhotovitele k zajiténi licence v potfebném
rozsahu, pficemz pokud takovéd povinnost nebude ze strany zhotovitele
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splnéna do 30 dnl ode dne obdrZeni vyzvy, bude mit objednatel pravo
odstoupit od této smlouvy. Prévo objednatele na néhradu Skody a smiuvni
pokutu uvedenou v tomto odstavci vsak zUstane nedotéeno.

6.5. Omezeni vye nahrady $kody v jakémkoliv sméru se nepfipousti. Zadnym
ujednanim o smiluvni pokuté, ani jejim skute¢nym zaplacenim, nebude
dotéen nérok objednatele na néhradu $kody. Néhrada Skody vzniklé jedné
ze smluvnich stran druhou smluvni stranou se fidi ustanovenimi obchodniho
zakoniku.

6.6. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku 24 mésic na to, Ze predané
zatizeni bude mit vlastnosti stanovené v Pfiloze 1 této smlouvy. Zarucni
doba podinad plynout dnem podpisu predavaciho protokolu (viz odst. 2.1).
Zhotovitel neni oprdvnén klast jakékoliv pozadavky, které by omezovaly
pravo objednatele na zaruéni pinéni (napfiklad aby pfislusna karta byla
vracena v plivodnim obalu atp.).

6.7. Zhotovitel nese odpovédnost za to, Ze pInéni poskytnuté podle této smlouvy
bude ke dni dodéani plné funkéni a bude splfiovat pozadavky, uvedené
v zaddvaci dokumentaci na plnéni vefejné zakéazky, resp. v nabidce
zhotovitele na pinéni vefejné zakazky (této smlouvy).

6.8. Zhotovitel se zavazuje, ze do 60 dnl od splnéni této smlouvy predlozi
objednateli pisemny seznam svych subdodavatell podilejicich se na pInéni
této smlouvy, ve kterém uvede subdodavatele, jimZz za pinéni subdodavky
uhradil vice nez 10 % z celkové ceny plnéni. Bude-li mit subdodavatel
formu akciové spole¢nosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnikl akcif,
jejich? souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu
subdodavatele, vyhotoveny ve |h{té 90 dnd pred dnem predloZeni seznamu
subdodavateld.

6.9. V pfipadé, Ze v prlb&hu realizace pInéni vyjde najevo, ze vlastnosti
(zejm. technické parametry) dodavek jsou prokazatelné v rozporu
s informacemi, které vybrany zhotovitel uvedl v jeho nabidce na plnéni
vefejné zakdzky (této smlouvy), bude mit objednatel pravo na smiuvni
pokutu ve vysi 200 000,- K& Souasné bude mit objednatel pravo ve
vztahu ktomuto zhotoviteli odstoupit od uzaviené smlouvy; takove
odstoupeni od smlouvy vSak nebude mit vliv na pravo objednatele na
zaplaceni smluvni pokuty, popf. na nahradu skody.

6.10. Smluvni strany smlouvy uzaviené na zdkladé tohoto zadavaciho Fizeni
budou vzdjemné spolupracovat a poskytovat si veskeré informace potfebne
pro Fadné plnéni svych zdvazkd. Smluvni strany budou povinny informovat
druhou smluvni stranu o vedkerych skute¢nostech, které budou, jsou nebo
mohou byt ddleZité pro Fadné pinéni smlouvy.

6.11. Smiluvni strany této smlouvy se zavazuji plnit své zavazky vyplyvajici z

této smlouvy tak, aby nedochédzelo k prodleni s plnénim jednotlivych
termin{ a s prodlenim splatnosti jednotlivych penéZnich zavazkd.

6.12. Viechna oznameni, kterd se budou vztahovat k této smlouvé, nebo ktera
maji byt u¢inéna na zakladé této smlouvy, musi byt smluvnimi stranami
ucinéna v pisemné podob& a druhé strané dorucena bud osobng,
doporu¢enym dopisem, faxem, kuryrem nebo e-mailem na adresu
uvedenou ve smlouvé, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvnimi stranami
dohodnuto jinak.
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6.13. Smluvni strany se budou navzajem informovat o kazdé organizaéni zméné
(napft. c’zména tel. Cisel, zména adresy, bankovniho spojeni atd.) do sedmi
(7) dnu.

Clanek 7.
Zavérecna ustanoveni

7.1. Smluvni strany se dohodly, Ze predmétny zavazkovy vztah se Fidi
obchodnim zakonikem.

7.2. Smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich
stran.

7.3. Zmény této smlouvy musi byt provedeny pisemné formou dodatku a musi
byt odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

7.4. Tato smlouva byla sepsdna ve 2 vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz
jedno obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

7.5. Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouva byla sepsana podle jejich skutecne a
svobodné vile, smlouvu si pfedetly, s jejim obsahem souhlasi a na dlikaz
toho pfipojuji podpisy svych odpovédnych zéstupcd.

7.6. Zhotovitel uzavfenim této smlouvy bere na védomi a souhlasi:

7.6.1.Ze se stava v souladu s § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve veFejné sprévé, ve znéni pozdéjsich pFedpisG,
osobou povinnou spoluplsobit pFi vykonu finanéni kontroly, VvV ramci
této kontroly je zhotovitel povinen umoznit zastupcum poskytovatele
dotace (MSMT CR), pfipadné daldim oprédvnénym osobam, kontrolu
v souladu s podminkami stanovenymi uvedenym zdkonem;

7.6.2.%e je povinen umoznit zastupcim poskytovatele a pFipadné daldim
opravnénym osobam pristup i k tém dastem nabidky, smlouvy a
souvisejicich dokumentl, které podléhaji ochrané podle zvldstnich
pravnich predpisi (napf. jako obchodni tajemstvi, utajované
skuteénosti) za predpokladu, Ze budou splnény poZadavky kladené
pravnimi pfedpisy (napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f)
zakona ¢. 552/1991 Sb., o statni kontrole, ve znéni pozdéjsich
predpis();

7.6.3.ze je povinen smluvné zajistit, aby zastupci poskytovatele dotace,
pfipadné dal$ich kontrolnich organl, byli oprdvnéni obdobnym
zpUsobem kontrolovat i jeho pfipadné subdodavatele;

7.6.4.2e tato zakdzka je zadavana v ramci realizace projektu Velka
infrastruktura CESNET, ktery je spolufinancovan ze statniho rozpoctu
Ceské republiky (poskytovatelem dotace je Ceskd republika -
Ministerstvo Skolstvi, mladeZe a télovychovy); z tohoto ddvodu se na
zadavaci fizeni, na plnem zakazky a na naslednou kontrolu vztahuji
mimo zakon E. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, i dalsi pravni
pfedpisy (napf. zak. ¢. 320/2001 Sbh., o financni kontrole ve verejné
sprévé a zak. C. 130/2002 Sb. o podpore vyzkumu expenmentalnlho
vyvoje a inovaci z vereJnych prostredku a o zmene nékterych
souvisejicich zédkonl; vie ve znéni pozdéjsich predpisd) a Rozhodnuti
MSMT &. j. 1358/2011 321z 11. 2. 2011,
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7.7. Zhotovitel se dale zavazuje:

[\ﬁl

7.7.1.zachovat mllenlivost o vSech skutecCnostech, které se dozvi pfi
plnéni této smlouvy nebo v souvislosti s nim;

7.7.2.nepostoupit svoje pohledavky za objednatelem jakékoliv tfeti osobég,
bez pisemného souhlasu objednatele;

7.7.3.nahradit objednateli $kodu zplsobenou pfipadnym subdodavatelem

7.7.4. zajistit maximalni flexibilitu pfi plnéni predmétu této smiouvy,
zejména pfi fedeni odlvodnénych potieb objednatele, které vyplynou

o] W v
v prubéhu plnéni smlouvy;

7.7.5. zajistit archivaci dokument( o pInéni této smlouvy po dobu nejméné

10 let od nabyti jeji ucinnosti;

7.7.6. zajistit ochranu osobnich Udajl v souladu s préavnimi pFedpisy.

Za objednatele:

V Praze dne ...1..2..‘.[!5?.2[].13.

Ing. Jan Gryntgrad, CSc.
reditel =SNET

e T
& JITi

Seznam pfilok

Za zhotovitele:

V Praze dne 30.6.2915

Ing. Jifi Smitka

jednatel
TICT Advanced Technologies, S.I.0.
Piseckého 334/19, Praha 5 - Kosite, 150 00
1¢: 28163206, DIC: CZ28163206

Pfiloha €. 1: Technicky popis karet COMBO-LXT a COMBOI-10G2
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Priloha €. 1 Smlouvy o dilo

Technicky popis karet COMBO-LXT a COMBOI-10G2

Karty jsou urceny pro aplikace zpracovani dat na sitich zaloZzenych na Ethernetu
o} rychlostech 10 Gb/s. COMBO-LXT je karta zakladni, COMBOI-10G2 je jeji
rozsifeni (interface) obsahujici dva 10GE sitové porty RozSifujici karta se
pfipojuje k zdkladni skrze dva konektory IFC, pficemZ takto spojend dvojice
karet tvofi sestavu (,sendvi¢“), uréenou k instalaci do PCI Express slotu
standardniho osobniho pocitace.

1 COMBO-LXT (zakladni karta)

1.1 Soucasti dodavky

- deska plo$nych spojd dle odstavce 1.2 osazend véemi souédstkami dle rozpisu
z odstavce 3.1. Soucastky mohou byt nahrazeny ekwvalenty, které jsou plné
kompatibilni tak, aby nemuselo dojit k Zadnym zméndm v stavajicim
firmwarovém a softwarovém vybaveni ani k zdsadni zméné v mechanickém
uspofadani karty. K desce je moZné pfipojit jiz provozované karty COMBOI-
10G2.

- namontované mechanické komponenty dle odstavce 1.3

- oZivené vSechny zdroje, zkontrolovana napéti jednotlivych vétvi, zkontrolovan
celkovy odbér

- software pro mikrokontrolér MSP430F2616TPM, zajidtujici  zapinani
jednotlivych napajecich vétvi v korektni sekvenci, monitoring odbéru proudu a
ochranné vypnuti zdroji v pfipadé detekce nadmérného proudového odbéru.
Software je v mikrokontroléru naprogramovan.

- funkéni vSechny komponenty

- firmware (konfiguralni bitstream) pro obé FPGA, provadéjici zakladni funkéni
test, zahrnujici zejména:

o vzajemnou komunikaci (propojeni) obou FPGA

o obé QDR paméti a jejich komunikaci s FPGA

o komunikaci se slotem pro SDRAM pamét

o komunikaci s rozSifujici kartou zahrnujici jak rychlé sériové kandly
(GTP), tak fidici IO vyuZivané na rozsifujici karté& COMBOI-10G2

1.2 DPS a montaz soucdastek

Podklady pro vyrobu desky poskytl objednatel zhotoviteli jako Pfilohu ¢&. 2
zadavaci dokumentace ve vySe uvedené vefejné zakdzce (viz. ¢. 1.1. této
smlouvy o dilo). Deska je vyrobena v souladu s t&mito podklady, to znamena
(mimo jiné):

- format desky: standardni PCI karta pro montdaZ a fixaci do PCI Express slotu
poc1tace piny profil, plna délka

- rozméry 312x110 mm, nepravidelny tvar

- 14 vrstev, material FR4

- konstrukéni tfida presnosti 7, prokovené diry, slepé i pohfbené prichody,
nepajiva maska, potisk

- konektor PCI Express $ifky x8 se zlacenymi kontakty

- o0sazeni SMT a THT, oboustranné

7/11
Vyroba a dodavky programovatelnych karet COMBO-LXT a COMBOI-10G2 pro sitové aplikace



NES
CESNET MI

1.3 Mechanické komponenty

- kovové &elo pro montadz do PCle slotu s otvory pro prichod Ethernetovych
(XFP) portl rozsifujici karty

- dostateén& dimenzovany aktivni nebo pasivni chladi¢ pro hlavni FPGA, jeho
vyska nepresahuje 20 mm

- distanéni sloupky pfislusné vysky pro fixaci rozsifujici karty

2 COMBOI-10G2 (rozsifujici karta)

2.1 Soucasti dodavky

- deska plosnych spojl (DPS) dle odstavce 2.2 osazend vSemi soucastkami dle
rozpisu z odstavce 3.2. Souldstky mohou byt nahrazeny ekvivalenty, které
jsou plné kompatibilni tak, aby nemuselo dojit ke Zzadnym zmeénam
v stéavajicim firmwarovém a softwarovém vybaveni, ani k zdsadni zméné
v mechanickém uspofadani karty. Desku je mozné pripojit k jiZ provozovanym
kartam COMBO-LXT.

- oZivené vdechny zdroje, zkontrolované napéti jednotlivych vétvi,
zkontrolovany celkovy odbér

- funkéni véechny komponenty

- Uspésné provedeny test popsany v odstavci 1.1

2.2 DPS a montaz soucastek

Podklady pro vyrobu desky poskytl objednatel zhotoviteli jako Pfilohu &. 3
zadavaci dokumentace ve vy$e uvedené vefejné zakdzce (viz. ¢l. 1.1. této
smlouvy o dilo). Deska je vyrobena v souladu s témito podklady, to znamena
(mimo jiné):

- rozméry 198.0 mm x 106.7 mm, nepravidelny tvar

- 6 vrstev, materiadl FR4

- konstrukéni t¥ida presnosti 7, prokovené diry, slepé i pohfbené prlchody,
nepajiva maska, potisk

- osazeni SMT oboustranné, THT pouze XFP klece

- stejny format a rozmisténi konektorl jako stévajici, jiz vyrobené karty
COMBOI-10G2

3 Rozpisy komponent

3.1 COMBO-LXT

Comment Description Footprint Quantity
BUTTON Switch Button, Switch Button KSS341G BUTTON KSS341G 3
10n Capacitor C0402 80
470p Capacitor C0402 32
10u Capacitor C0805 76
100n Capacitor, Tantal Capacitor (Surface Mount) C0402 269
22p Capacitor C0402 6
1u Capacitor C0805 6
47u/16 Tantal Capacitor (Surface Mount) TCD 10
4u7 Capacitor C0603 13
220n Capacitor C0402 69
1n Capacitor C0402 3
100u Capacitor C1210 40
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CESNET

DNP Capacitor C0402 1
470u/25 Tantal Capacitor (Surface Mount) RB.2.5 3
22u Capacitor C1206 3
RED Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED KPA3010 7
GREEN Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED KPA3010 5
YELLOW Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED KPA3010 2
S2D Standard Diode, 200V, 1.5A SMB 2
BAR43C Schottky Diode, 30V, 100mA SOT23 2
QFS-078-04.25-H-D-PC4 | Samtec QFS-078 QFS-156 2
PCI EXPRESS x8 1.0A Express PCI Bus x4 1.0A PCI_EXPRESS_x8 1
HDR7X2_2MM Header, 7-Pin, Dual row, 2mm, Right Angle HDR2X7H_2MM_SMD 3
HDR 4X2A 4.2MM Header, 4-Pin, Right Angle HDR2X4H_5569 1
HDRS8 Header, 8-Pin HDR1X8H_SMD 1
HDR5X2 Header, 5-Pin, Dual row HDR2X5H_CEN_SMD 1
HDR3 Header, 3-Pin, Right Angle HDR1X3H_2MM 1
220Z Inductor Ferrite Bead, BLM18PG L0603 56
6.8uH Magnetic-Core Inductor L5050 1
QFS-026-04.25-L-D-PC4 | Samtec QFS-026 QFS-52 4
MARK_MOUNT MARK_MOUNT 4
MARK_PAST MARK_PAST 4
PTH04T241WAZ Power Module, 2.2V to 5.5V Input, 10A Output PTH04T24X SMD 3
PTHO8T221WAZ Power Module, 4.5V to 14V Input, 16A Output PTH08T22X SMD 2
PTHO8T261WAZ Power Module, 4.5V to 14V Input, 3A Output PTHO08T26x SMD 1
PTH04000W Power Module, 3.3V to 5V Input, 3A Output PTHO04000W SMD 1
BC847C NPN General-purpose Transistor SOT23 3
BSS138 N-Channel MOSFET, 50V, 0.22A S0T23 8
NDT456P N-Channel MOSFET, 30V, 7.5A SOT223 2
ZX5T949 PNP Silicon Planar Medium Power High-Current Transistor | SOT223 2
OR Resistor R0603 9
470R Resistor R0603 1
150R Resistor R0603 1
4k7 Resistor R0O603 21
10k Resistor R0603 4
100R Resistor R0603 6
49R9 Resistor R0402 53
10R Resistor R0603 4
OR Resistor R0402 8
249R Resistor R0603 2
330R Resistor R0603 15
220R Resistor R0603 5
680R Resistor R0603 9
33R Resistor R0603 6
1k13 Resistor R0O603 1
4k53 Resistor R0603 1
2k49 Resistor R0603 2
4k99 Resistor R0603 2
DNP Resistor R0603 1
35k7 Resistor R0603 1
39k Resistor R0603 1
20k5 Resistor R0603 1
4k75 Resistor R0O603 2
OR Resistor R0805 3
2k4 Resistor R0805 1
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CESNET N5
I

1k2 Resistor R0805 1
120k Resistor R0805 1
26k1 Resistor R0603 1
5k1 Resistor R0805 4
O0R047/1W Resistor R2512 1
1k2 Resistor R1206 2
15RMW Resistor R2512 2
0R022/1W Resistor R2512 1
390R - Resistor R0603 1
ORO1/1W Resistor R2512 1
7k68/0.1% Resistor R0603 2
200R/0.1% Resistor R0O603 2
499R/0.1% Resistor R0O603 4
4x49R9 Isolated 4 x Resistor Network ARV341 54
4x10k Isolated 4 x Resistor Network ARV341 5
4x4k7 Isolated 4 x Resistor Network ARV341 7
4x33R Isolated 4 x Resistor Network ARV341 6
SW DIP-8 DIP Switch, 8 Position, SPST DIP_SW_SIDE_8WAY_SMD 1
HDR20X2_2MM Header, 40-Pin, Dual row, 2mm, Right Angle, SMD HDR2X20H_2MM_SMD 1
TEST Test TEST 118
TEST Test HDR1 4
XC5VLX155T- Xilinx Virtex-5 LXT Platform FPGA, 1136-Ball FFBGA, Speed
2FFG1136C Grade 2, 640 User 1/Os, Commercial Grade, Pb-Free FF1136 1
SN74CB3T3125PW Quadruple FET Bus Switch SSOP14 1
ICS874003AG-02 PCI EXPRESS JITTER ATTENUATOR SSOP20 1
156.25MHz Crystal Oscillator Differential 10 OSC DIFF 7.5x5.0 2
125MHz Crystal Oscillator Differential 10 OSC DIFF 7.5x5.0 1
CY7C1513AV18 QDRI SRAM 4Mx18 FBGA165 2
DDRIISDRAM_4GB DDR || SDRAM DIMM200 512MB..4GB SODIMM200 1
S29GLO1GP 128MB MirrorBit Flash EPROM LAADB4 1
MT45W4MW16PC Async/Page CellurarRAM 8MB VFBGA48 1

Spartan-3E 1.2V FPGA, 232 User 1/Os, 320-Ball Pb-Free
XC381200E-4FGG320C | FBGA, Standard Performance, Commercial Grade FG320 1
100MHz Crystal Oscillator 1O OSC 7.5X5.0 1
AT88SC0104C-SU CryptoMemory 1 Khit S0IC8 1
SN74AVC8T245PW 10-Bit FET Bus Switch SSOP24 2
SN74CB3T3384PW 10-Bit FET Bus Switch SS0OP24 3
TPS74401RGW Positive-Voltage Regulator LDO, 3A VQFN20 3
TPS73701DRB Positive-Voltage Regulator LDO, 1A SONS8 2
REF192GS +2.5V Precision Voltage Reference, Low Dropout SQoIcs 2
TPS51100DGQ DDR Termination Regulator, 3A MSOP10 2
UCc3834DW Linear Regulator with External Transistor SOICW16 2
INA196DBV Current Shunt Monitor, 20V/V SOT23-5 1
LM317M 3-Terminal Adjustable Regulator, 1.25-37V, 500mA SOT223 1

MSP430F261x 16MIPS MCU, 92-120KB Flash, 4-8KB
MSP430F2616TPM SRAM, 64-pin LQFP TQFP64 1
TPS3823-33DBV Processor Supervisor, +3.3V, 200ms Watchdog SOT23-5 1

+15kV ESD-Protected, 1uA, 3.0V/5.5V, 250kbps, RS-232
MAX3243ECPWR Transceiver with AutoShutdown SSOP28 1
DS2401P Silicon serial number TSOC6 1
16MHz Crystal OSC ABMS 3.2x2.5 1
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CESNET

32 COMBOI-10G2

Comment Description Footprint Quantity
10u Capacitor C0805 9
100n Capacitor C0603 61
100u Capacitor C1210 15
47n Capacitor C0603 2
1u Capacitor C0603 21
1n Capacitor C0603 2
100p Capacitor C0603 1
22u Capacitor C1206 14
470p Capacitor C0603 12
470p Capacitor C0402 16
100n Capacitor C0402 26
BAR43A SOT23 1
RED Typical LED D0603 1
GREEN Typical LED D0603 1
YELLOW Typical LED D0603 1
GREEN Typical LED KPA3010 6
YELLOW Typical LED KPA3010 1
RED Typical LED KPA3010 5
QMS-078-06.75-H-D-PC4 | Samtec QMS-078 QMS-156 2
4.7uH Magnetic-Core Inductor L-B82464 2
33uH Magnetic-Core Inductor L-B82464 1
4.7uH Inductor L1210 8
470p LC filter NFE31PT 6
MARK_MOUNT MARK_MOUNT 4
MARK_PAST MARK_PAST 4
3k3 Resistor R0603 1
0.022R Resistor R1206 1
68k Resistor R0603 1
27k Resistor R0603 1
82k Resistor R0603 1
470R Resistor R0603 1
330R Resistor R0603 14
OR Resistor R0603 8
680R Resistor R0B03 2
2k2 Resistor R0603 10
10k Resistor R0603 10
150R Resistor R0603 8
4x680R Isolated 4 x Resistor Network ARV341 4

Synchronous Buck PWM Switcher with Integrated FETs
TPS54312PWP (SWIFT), In 3-6V, Out 1.2V/3A HTSSOP20 1
Synchronous Buck PWM Switcher with Integrated FETs

TPS54314PWP (SWIFT), In 3-6V, Out 1.8V/3A HTSSOP20 1
LTC1624CS8 DC/DC power conversion SOIC8 1
IRF7353D1 MOSFET with Schottky diode SOIC8 1
AT88SC0104C-SU CryptoMemory 1 Kbit SOIC8 2
TCN75A 2-Wire Serial Temperature Sensor MSOP8 2
SN74CB3T3384PW 10-Bit FET Bus Switch SSOP24 2
VSCB8486XSN-04 10Gbit Transceiver FG256 2
156.25MHz Crystal Oscillator Differential IO OSC DIFF 7.5x5.0 2
155.52MHz Crystal Oscillator Differential IO OSC DIFF 7.5x5.0 2
XFP XFP optical transceiver XFP 2
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